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Citované normy

IEC 60062:1992 zavedena v CSN EN 60062 Rezistory a kondenzatory. Kédy pro znaceni rezistord a
kondenzatord (35 8014) (idt IEC 62:1992; idt EN 60062:1993)

IEC 60068-1:1988 zavedena v CSN EN 60068-1 Zkouseni vlivil prostiedi. Cast 1: Veobecné a navod
(34 5791) (idt IEC 68-1:1988+Corr.1988+A1:1992; idt EN 60068-1:1994)

IEC 60068-2-20:1979 zavedena v CSN 34 5791-2-20 Elektrotechnické a elektronické vyrobky. Zakladni
zkousky vlivu vnéjsich Cinitell prostiedi. C4st 2-20: Zkouska T: Pajeni (idt HD 323.2.20 S3:1988; eqv
IEC 68-2-20:1979+A2:1987)

IEC 60068-2-21:1983 zavedena v CSN IEC 68-2-21 Elektrotechnické a elektronické vyrobky. Zakladni
zkousky vlivu vnéjsich ¢initell prostfedi. Cast 2-21: Zkouska U: Pevnost vyvodd a jejich
neoddéelitelnych upevnovacich ¢asti (idt HD 323.2.21 $3:1988; idt IEC 68--
-21:1983+A1:1985+A2:1991) (34 5791), nahrazena IEC 60068-2-21:1999 dosud nezavedenou

IEC 60068-2-45:1980 zavedena v CSN EN 60068-2-45+A1 Zkouseni vlivil prostfedi. Cast 2: Zkusebni
metody. ZkousSka XA a navod: Ponoreni do Cisticich rozpoustédel (obsahuje zménu A1:1993) (34
5791)(idt IEC 68-2-45:1980+A1:1993; idt EN 60068-2-45:1992+A1:1993)

IEC 60068-2-58:1989 zavedena v CSN 345791-2-58 Elektrotechnické a elektronické vyrobky. Zakladni
zkousky vlivu vnéjsich Cinitell prostiedi. C4st 2-58: Zkouska Td: P&jitelnost sou¢astek pro povrchovou
montdz) (eqv IEC 68-2-58:1989, idt HD 323.2.58 51:1991), nahrazena IEC 60068-2-58:1999 dosud
nezavedenou

IEC 60068-2-69:1995 zavedena v CSN EN 60068-2-69 Zkouseni vlivil prostiedi. Cast 2: Zkousky -
ZkouSka Te: Zkouseni pajitelnosti elektronickych soucastek pro technologii povrchové montaze
metodou smacecich vah (34 5791) (idt IEC 68-2-69:1995; idt EN 60068-2-69:1996)

IEC 60191-6:1990 dosud nezavedena
IEC 60194:1988 zavedena v CSN 35 9002 Plo3né spoje. Terminy a definicie (eqv HD 142 S3:1991)

IEC 60249-2-4:1987 zavedena v CSN EN 60249-2-4+A3 Z&kladni materialy pro ploné spoje. Cast 2:
Specifikace. Specifikace ¢.4: Médi platovana deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované
epoxidem, provedeni pro vSeobecné pouziti (obsahuje zménu A3:1994) (35 9052) (idt IEC 249--
-4:1987+A2:1992 +A3:1993; idt EN 60249-2-4:1994+Corr.:1994+A3:1994)

IEC 60249-2-5:1987 zavedena v CSN EN 60249-2-5+A3 Zakladni materialy pro plosné spoje. Cast 2:
Specifikace. Specifikace €.5: Médi platovana deska z vrstvené skelné tkaniny, impregnované
epoxidem, s definovanou horlavosti (zkouska vertikalniho hofeni) (obsahuje zménu A3:1994) (35
9052) (idt IEC 249-2-5:1987+A2:1992+A3:1993; idt EN 60249-2-5:1994+Corr.:1994+A3:1994)

IEC 60286-3:1991 nezavedena, nahrazena IEC 60286-3:1997 zavedenou v CSN EN 60286-3 Balen{
soucastek pro automatickou montéz. Cast 3: Baleni sou¢astek pro povrchovou montaz do
nekonecnych pasek (35 8292) (idt IEC 60286-3:1997; idt EN 60286-3:1997)

IEC 60286-4:1997 zavedena v CSN EN 60286-4 Baleni sou¢astek pro automatickou montaz. Cast 4:
TyCové zasobniky pro elektronické soucastky zapouzdrené v pouzdrech tvaru E a G (35 8292) (idt
IEC 60286-4:1997; idt EN 60286-4:1998)

IEC 60286-5:1995 zavedena v CSN EN 60286-5 Baleni sou¢astek pro automatickou montaz. Cast 5:



Maticové nosice (35 8292) (idt IEC 60286-5:1995; idt EN 60286-5:1997)
Informativni Udaje z IEC 61760-1:1998
Tato mezindrodni norma byla pfipravena technickou komisi IEC 91: Technologie povrchové montaze.

Text této normy vychazi z téchto dokumentd:

FDIS Zprava o hlasovani
91/134/FDIS 91/145/RVD
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Uplné informace o hlasovani pfi schvalovani této normy je mozné nalézt ve zpravé o hlasovani
uvedené v tabulce.

Upozornéni na narodni poznamky
Do normy byly v kapitole 3 a ¢lancich 5.5, 6.3 a A.8.1 doplnény informativni narodni poznamky.
Upozornéni na narodni prilohu

Do této normy byla doplnéna informativni narodni pfiloha NA, ktera obsahuje slovnik pouzitych
termind.

Vypracovani normy
Zpracovatel: Anna Jurdkova, Praha, ICO 61278386, RNDr. Karel Jurak, CSc.
Technicka normalizaCni komise: TNK 102 Soucastky a materialy pro elektroniku a elektrotechniku

Pracovnik Ceského normaliza&niho institutu: Ing. Zuzana Nejezchlebovd, CSc.
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ICS 31.240

Technologie povrchové montaze

Cést 1: Standardni metoda specifikovani sou¢astek
pro povrchovou montaz (SMD)

(IEC 61760-1:1998)

Surface mounting technology

Part 1. Standard method for the specification

of surface mounting components (SMDs)

(IEC 61760-1:1998)

Technigue du montage en surface Oberflachenmontagetechnik

Partie 1: Méthode de normalisation Teil 1: Genormtes Verfahren zur

pour la spécification des composants Spezifizierung oberflachenmontierbarer
montés en surface (CMS) Bauelemente (SMD)

(CEI 61760-1:1998) (IEC 61760-1:1998)

Tato evropska norma byla schvéalena CENELEC 1998-10-01. Clenové CENELEC jsou povinni splnit
Vnitrni predpisy CEN/CENELEC, v nichz jsou stanoveny podminky, za kterych se této evropské normé
bez jakychkoli modifikaci udéluje status narodni normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace tykajici se téchto narodnich norem Ize vyzadat v
Ustfednim sekretariatu CENELEC nebo u kteréhokoliv ¢lena CENELEC.

Tato evropska norma existuje ve tfech oficialnich verzich (anglické, francouzské, némecké). Verze v
kazdém jiném jazyce prelozena ¢lenem CENELEC do jeho vlastniho jazyka, za kterou zodpovida a
kterou notifikuje Ustfednimu sekretaridtu CENELEC, m4 stejny status jako oficialni verze.

Cleny CENELEC jsou nérodni elektrotechnické komitéty Belgie, Ceské republiky, Dénska, Finska,
Francie, Irska, Islandu, Itélie, Lucemburska, Némecka, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska,
Recka, Spojeného kralovstvi, Spanélska, Svédska a Svycarska.

CENELEC

Evropska komise pro normalizaci v elektrotechnice
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
Ustiedni sekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels
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Predmluva

Text dokumentu 91/134/FDIS, budouci 1. vydani IEC 61760-1, pfipraveny technickou komisi IEC TC 91
Technologie povrchové montaze, byl predlozen IEC-CENELEC k paralelnimu hlasovani a byl schvalen
CENELEC jako EN 61760-1 dne 1998-10-01.

Byla stanovena tato data:



- nejzazSi datum zavedeni EN na narodni Urovni

vydanim identické narodni normy nebo vydanim

oznameni o schvaleni k pfimému pouzivani jako

normy narodni (dop) 1999-07-01

- nejzazSi datum pro zruSeni narodnich norem,
které jsou s EN v rozporu (dow) 2001-07-01

Prilohy oznacené jako "normativni" jsou soucasti této normy.

V této normé jsou normativni prilohy A a ZA.

Prilohu ZA doplnil CENELEC.

Oznémeni o schvaleni

Text mezinarodni normy IEC 61760-1:1998 byl schvalen CENELEC jako evropska norma bez

jakychkoliv modifikaci.
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Uvod

Specifikace pro elektronické soucastky byly tradi¢né vyvijeny pro kazdy rod soucastek, pfi pouziti
zkousek vlivll prostredi, vybranych z IEC 60068 a dalSich IEC a ISO publikaci, potvrzujicich, Ze vsechny
soucastky, které jsou jiz v zafizeni, zabezpecuji urcita kritéria.

Zavedeni a zvyseni pouzivani technologie povrchové montaze Cini nezbytné rozsifit tradi¢ni
pozadavky o ty, které souvisi s montaznimi procesy.

Bez ohledu na rod soucastek jsou vSechny soucastky na téze strané podlozky pravdépodobné
podrobeny témuz vychozimu pajecimu procesu (viz postupovy diagram v 5.1).

Uc¢elem této normy je uvést pozadavky na montazni procesy. Toho se doséhne ve dvou stupnich.

Prvnim stupném je stanoveni referencnich podminek procesu jako k predstaviteli skupiny montaznich
procesu.

Ve druhém stupni jsou uvedeny dalSi pozadavky, které vychazeji z téchto referencnich podminek
procesu.

V systému IEC pro hodnoceni jakosti je nezbytné, aby byla zahrnuta zpdsobilost souc¢astky odolavat
dil¢im montaznim procestim. Takového cile se miiZze dosdhnout pouze stanovenim vhodnych zkousek,
vztahujicich se na rdzné montazni procesy. Toto vyZaduje tridéni soucastek podle jejich vhodnosti pro
jednotlivé montazni procesy.

Tridéni soucastek pro povrchovou montaz je zaloZeno na montaznich procesech podle referenénich
podminek procesu, definovanych v této normé. Pro kazdou tfidu jsou uvedeny vhodné zkousky a
pozadavky.

Je na odpovédnosti vyrobce stanovit, zda soucastka je soucastkou pro povrchovou montdz a uvést jeji
tridu, kterd se uvede v pfedmétové specifikaci spolu s vhodnymi zkusebnimi postupy, vybranymi z
této normy.

Desky pro smiSenou technologii, tedy desky obsahujici sou¢astky pro montaz do otvord a soucastky
SMD, vyzaduji vzhledem k soucastkdm montovanym do otvorl dalsi Gvahy. Tyto mohou byt
podrobeny shodnym podminkam procesu jako soucastky SMD a sestavovatelé specifikaci, ktefi si preji
zahrnout do predmétovych specifikaci hodnoceni schopnosti souc¢astek, neuréenych pro povrchovou
montaz, odoldvat podminkdm povrchové montaze, pouZiji klasifikace a zkousky uvedené v této
normé.
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1 Predmeét normy

Tato mezinarodni norma uvadi referencni sadu vyrobnich a zkuSebnich podminek, které se pouziji pfi
sestavovani specifikaci souc¢astek.



Cilem je, aby soucastky SMD rlizné povahy (pasivni, aktivni), které vyhovuji této specifikaci a vhodné
soucastkové normé&, mohly byt osazovany a montovany na podlozku pfi pouziti béznych pajecich
postupl. Za tim Uc¢elem by mély byt soucastky tridény podle stupné prisnosti procesu, pro ktery jsou
urceny.

Tato norma se pouziva pro vSechny elektronické soucastky zahrnuté do systému IEC, ktery poZaduje
jejich posouzeni s ohledem na jejich pouZiti pro povrchovou montaz.

-- Vynechany text --



